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内容概要

编写《电子技术实验教程》时，突出了工程实践技能的培养要求，在保留必须的实验内容的同时，增
加了印刷电路板设计、制作、焊接等工程实践内容和可编程逻辑器件的实验内容，几乎所有的数字逻
辑实验都是设计性、综合性实验。
另外，能实现一定功能的开放性实验也是本书的一大亮点。
从内容上看，基础性实验的比例已不足40%，以工程训练实践为主的实验内容大大?加，实现了由点到
面、由简单到复杂、从单元到综合的实验教学知识结构。
本书的最后一章(Multisim与电子线路仿真)，充分利用了先进的计算机仿真技术，实现了软件仿真与硬
件电路设计的完整结合。
本书由朱金刚编著。
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书籍目录
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　实验1-2　CMOS门电路及其应用
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　实验2-5　时序逻辑电路设计(Ⅰ)
　实验2-6　时序逻辑电路设计(Ⅱ)
　实验2-7　时序逻辑电路设计(Ⅲ)
　实验2-8　时序逻辑电路设计(Ⅳ)
　实验2-9　8×8 LED显示屏的静态图案显示
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　实验2-11　小汽车尾灯控制电路设计
第三章　数字电路与数字逻辑设计开放性实验
　实验3-1　微小电感测量电路设计
　实验3-2　电容测量电路设计
　实验3-3　8路抢答器的设计
第四章　模拟电子技术基础实验
　实验4一1　常用电子仪器的使用
　附录4-1　仪器使用说明
　实验4-2　电子元件的识别与应用
　附录4-2　常用电子元器件
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　实验5-2　恒温电路设计
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第六章　Multisim与电子线路仿真
　第一节　Multisim 8的操作界面
　第二节　Multisim 8的虚拟仪器使用方法
　第三节　Multisim 8的分析方法
　第四节　Multisim 8的定制电路功能
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章节摘录

　　焊接过程包括“润湿”和“扩展”两个过程，焊点的可靠性也由这两个过程完成的质量来决定。
　　1.1润湿过程　　熔融的焊料涂覆在铜箔表面后，形成均匀、滑润、不断裂的焊料箔层.焊料借助被
焊金属表面毛细管力，沿着金属表面细微的凹凸及间隙四周漫流的过程，称为“润湿”过程.若熔融的
焊料涂覆在铜箔表面后，焊料回缩分离，形成不规则的焊料疙瘩或球状，但金属表面仍有一层焊料箔
层，而不露出基本铜箔，称为半润湿，若焊料不附着铜箔表面，称之为不润湿。
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